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Le indicazioni 2006 per il setto-
re degli impianti di finitura indu-
striale lasciano ben sperare:
l’ultimo rapporto previsionale
stilato dall’Ufficio Studi di
ANIMA, la Federazione delle
Associazioni Nazionali
dell’Industria Meccanica Varia
ed Affine, rileva infatti una pro-
duzione in Italia per l’anno in
corso pari a 550 milioni di euro,
in crescita del 5,8% rispetto al
2005. In forte aumento anche la
quota destinata alle esportazio-
ni, che dovrebbe raggiungere i
250 milioni di euro (+6,4%). Il
comparto dà occupazione a
2.900 addetti.
La ripresa, dopo un 2005 che si
era mantenuto non senza qual-
che difficoltà sui valori del
2004, grazie ad un recupero
soprattutto sull’estero, è traina-
ta in particolare dal settore del-
l’auto e derivati. Da notare che
anche la Francia e soprattutto
la Germania mostrano impor-
tanti accelerazioni. Le cifre si
riferiscono a impianti e macchi-
ne per l’applicazione di prodot-
ti vernicianti; impianti e macchi-
ne per la granigliatura, la sab-
biatura e la pallinatura, impianti
e macchine per il lavaggio indu-
striale; impianti e macchine per
la vibrofinitura, impianti diversi
nell’ambito della finitura. Da
evidenziare anche il fatto che i
ricavi derivanti dall’utilizzo di
impianti e macchine di finitura
sono pari, in Italia, a circa 5,7
miliardi di euro/anno.
Questi dati, se troveranno con-
ferma anche nell’ultimo scorcio
d’esercizio, infondono ulteriore
ottimismo negli organizzatori di
FINITURA&OLTRE 2007,
Mostra italiana del Trattamento
e Finitura delle superfici: inno-
vazione, impianti, macchine,
prodotti, coatings e galvanici, in
programma dal 19 al 22 set-
tembre del prossimo anno a

Bergamo Fiera Nuova.
“Qualsiasi evento fieristico è
sempre influenzato significati-
vamente, in senso positivo o
negativo, dal ciclo economico
contingente in cui si trovano i
settori rappresentati; sottolinea
Giovanni P.A. Bonfiglio, presi-
dente della manifestazione.
Che la finitura industriale stia
attraversando anche in Italia
una fase favorevole rappresen-
ta per tutti noi un fatto molto
importante e ci rafforza nell’i-
dea che davvero la nostra
manifestazione potrà rappre-
sentare uno snodo importante
per il rinnovamento tecnologico
di una fetta cospicua del siste-
ma manifatturiero nazionale”.
A diversi mesi dall’apertura dei
padiglioni, i segnali sono tutti
buoni: si sono già affacciati
tanti nuovi espositori, le
domande di riconferma stanno
giungendo numerosissime e
tutto ciò fa prevedere un sensi-
bile incremento della superficie
espositiva. “Ci eravamo posti
l’obiettivo di creare una manife-
stazione che superasse il vec-
chio concetto di fiera, poco
attenta alle relazioni dirette tra
imprenditori ma grande dispen-
satrice di cataloghi, da consul-
tare poi in solitudine - spiega
Bonfiglio. 
Ci stiamo riuscendo: a
Bergamo il nostro formidabile
mondo, fatto soprattutto di pic-
cole imprese e di tecnologia
strategica, si confronterà con il
più vasto sistema della produ-
zione manifatturiera: gli impren-
ditori dei principali comparti
economici entreranno in con-
tatto diretto con i titolare delle
nostre aziende! Ecco il vero
valore aggiunto di F&O”.
FINITURA & OLTRE 2007, pro-
mossa da UCIF-Unione
Costruttori Impianti di Finitura,
avrà anche due nuovi spazi

espositivi: uno sarà dedicato al
settore galvanotecnico, l’altro
sarà riservato alla verniciatura,
con tutti i relativi processi pro-
duttivi. Per quanto riguarda i
trattamenti galvanici (zincatura,
ramatura, nichelatura, cromatu-
ra, doratura), in un unico scena-
rio si potranno trovare tutti i
protagonisti di questa industria:
dai fornitori di impianti, di pro-
dotti (non solo per il processo
galvanico ma anche per i pre e
i post trattamenti), di attrezza-
ture, dispositivi di sicurezza,
trattamenti degli affluenti e dei
fanghi, ai fornitori di rivestimen-
ti. In questo modo progettisti e
utilizzatori dei rivestimenti
metallici potranno trovare le
soluzioni ottimali a tutti i pro-
blemi, con una visione del set-
tore a trecentosessanta gradi.
Nei processi di finitura indu-
striale si utilizzano svariate
tipologie di prodotti vernicianti:
ad alto solido e a basso solido
a base solvente, a base acquo-
sa, a base acquosa per elettro-
deposizione, in polvere, retico-
labili per radiazione, sistemi
reattivi. I campi di applicazione
delle vernici ad uso industriale
sono vastissimi ed hanno carat-
teristiche specifiche molto pro-
nunciate, il che implica sia pro-
dotti che tecnologie peculiari: si
va dalla verniciatura del settore
automotive alle vernici protetti-
ve, dalle vernici per i macchina-
ri e le attrezzature industriali,
per i mezzi da lavoro pesante a
quelle per gli oggetti d’uso quo-
tidiano. Tutto ciò sarà visibile a
Finitura & Oltre 2007, che met-
terà anche in comunicazione i
produttori di impianti di verni-
ciatura con i produttori di verni-
ci, al fine di stabilire un rappor-
to ottimale tra macchinari e
prodotti utilizzati.

Genova - Un importante appun-
tamento convegnistico è in pro-
gramma a Genova nella terza set-
timana di novembre (Sala
Conferenze “Ugo Guerrera”
dell’IIS, in Lungobisagno Istria,
15), dove l’Istituto Italiano della
Saldatura, con il supporto della
Provincia di Genova, organizza
giovedì 16 una giornata sul tema
"La Saldatura Subacquea".
“La Saldatura Subacquea”
Un Seminario "d’ingresso", che
anticipa i primi “Corsi per
Saldatore Subacqueo” che
l'Istituto, con sede nazionale a
Genova, ha già messo a calenda-
rio per il 2007. 
L'obiettivo di tali Corsi è quello di
arrivare in tempi brevi, attraverso

la sinergia IIS-Provincia di
Genova, alla “Scuola Permanente
di Saldatura Subacquea” per
poter soddisfare la crescente
richiesta di specialisti, sia nel
campo della riparazione navale e
delle opere civili portuali, che nel
settore energetico per la posa e
la riparazione delle infrastrutture
inshore ed offshore necessarie
all’estrazione ed al trasporto
degli idrocarburi.
Tornando al convegno, in apertu-
ra della manifestazione il Dottor
Alessandro Repetto, Presidente
dell’Amministrazione Provinciale
ed i vertici dell’IIS sigleranno il
“Protocollo d’intesa” per prose-
guire e sviluppare assieme tali
obiettivi.

Un appuntamento importante per
un settore che aspettava di trova-
re, da tempo, il proprio riferimen-
to di eccellenza nel Mediterraneo.
Il programma e la scheda per
partecipare si possono scaricare
dal sito internet www.iis.it
Per avere informazioni sulla gior-
nata, contattare il Geom. Sergio
Giorgi (sergio.giorgi@iis.it, tel.
010.8341.333). 
Per saper come partecipare, si
possono contattare le Sig.re
Maria Di Dio (maria.didio@iis.it,
tel. 010.8341.331)  e Sabrina
Storari (sabrina.storari@iis.it, tel.
010.8341.373).

Fujitsu Microelectronics Europe
(FME), Fujitsu Microelectronics
America Inc. (FMA) e Hopling
Technologies hanno annunciato
di aver esteso la cooperazione in
atto con la firma di un memoran-
dum di intesa finalizzato a sem-
plificare e velocizzare l'integra-
zione del SoC (System-on-Chip)
baseband WiMAX all'interno
degli ambienti per dispositivi
wireless basati su Linux. In base
ai termini dell'accordo, le due
società faranno dunque leva sul-
l'expertise nel software Linux di
Hopling Technologies e sul refe-
rence kit WiMAX di Fujitsu per
sviluppare un apposito Hopling
Board Support Package basato
su Linux. Tale package è destina-
to ad accelerare il deployment
delle soluzioni WiMAX basate su
Linux tra i costruttori di dispositi-
vi. Il nuovo Hopling Board
Support Package è progettato
per ottimizzare il processo di svi-
luppo WiMAX riducendo contem-
poraneamente i costi sostenuti
dai fabbricanti di dispositivi.
Essendo basato su Linux, il
nuovo Board Support Package
aiuterà i fabbricanti di apparec-
chiature ad aggiungere applica-
zioni innovative alla soluzione
basata su standard proposta da
Fujitsu. Hopling Technologies
commercializzerà il portafoglio di

base station, micro-base station
e subscriber station high-end di
nuova generazione HopMAX e i
propri prodotti ODM (Original
Device Manufacturer) basati sul
SoC baseband di Fujitsu. Hopling
Technologies supporterà gli ODM
selezionati da Fujitsu attraverso
accordi commerciali. Da parte
propria, Fujitsu sfrutterà la capil-
larità del suo canale di distribu-
zione per indirizzare verso
Hopling Technologies i clienti del
SoC baseband WiMAX interessa-
ti a Linux. "La firma di questo
memorandum con Hopling
Technologies rappresenta il natu-
rale progresso dei nostri piani
finalizzati alla crescita nel settore
WiMAX supportando tramite i
nostri reference kit la diffusione
dei SoC WiMAX all'interno dell'-
hardware dei nostri clienti basato
su Linux", ha dichiarato Mark
Ellins, Direttore della
Communications Business Unit
di Fujitsu Microelectronics
Europe. Hopling Technologies,
sviluppatore e provider software
di soluzioni per reti mesh, colla-
bora da due anni con Fujitsu.
Questa cooperazione costituisce
il naturale prolungamento dei
successi ottenuti dalle due socie-
tà con la progressiva diffusione
della tecnologia WiMAX in tutto il
mondo. "Esiste una naturale

sinergia tra la nostra organizza-
zione e Fujitsu", ha commentato
Frank Koopman, Chief Executive
Officer di Hopling Technologies.
"Fujitsu possiede l'esperienza
nell'hardware e la visibilità com-
merciale necessarie per trasfor-
mare in uno straordinario succes-
so il protocollo di comunicazione
WiMAX e il programma di colla-
borazione in atto. Per quanto
riguarda la nostra organizzazione,
la combinazione costituita da
questo nuovo Board Support
Package WiMAX basato su Linux,
dai nostri prodotti HopMAX, dai
SoC Fujitsu e dal software collau-
dato in collaborazione con que-
st'ultima ci garantirà un netto
margine competitivo. Questo
programma darà vita a eccellenti
prodotti hardware e software per
i fabbricanti di dispositivi favo-
rendo una transizione trasparente
verso i sistemi basati su Linux".
Hopling Technologies e Fujitsu
prevedono di fornire il supporto
completo e continuativo degli
standard WiMAX presenti e futuri,
in linea con l'impegno da parte
del WiMAX Forum e delle relative
aziende aderenti a sviluppare lo
standard IEEE 802.16e per l'im-
piego in applicazioni wireless
broadband mobili.

Ha riscosso un grande succes-
so di pubblico 25.BI-
MU/SFORTEC. L’evento, pro-
mosso da UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE, si è tenuto,
dal 5 allO ottobre 2006, presso
il nuovo quartiere espositivo di
Fiera Milano. 
Sono, infatti, oltre 96.000 i visi-
tatori che si sono dati appunta-
mento alla manifestazione, ben
il 20% in più rispetto all’edizio-
ne precedente. La mostra, che
propone l’offerta di macchine
utensili, robot, automazione e
di prodotti a questa ausiliari
(CN, utensili, componenti e
accessori) unitamente a una
ampia panoramica sulla subfor-
nitura tecnica, si conferma
appuntamento irrinunciabile
per gli operatori dell’industria
manifatturiera richiamati a
Milano da ogni parte del
mondo. Sono, infatti, oltre
5.000, il 25% in più rispetto
all’edizione 2004, i visitatori
stranieri che hanno varcato gli
ingressi di 25.BI-MU/SFOR-
TEC, in rappresentanza di 82
paesi. 
Tale dato conferma e accentua
il carattere internazionale della
rassegna, che ha avuto per pro-
tagoniste 1.771 imprese, il 42%
delle quali straniere, in rappre-
sentanza di 30 paesi. Proposta
su una superficie espositiva
netta di oltre 66.000 metri qua-
drati, nel nuovissimo e funzio-
nale quartiere di Fiera Milano,
l’offerta in mostra, anche per
questa edizione 2006, ha
riguardato tutti i comparti: dalla
asportazione, alla deformazio-
ne, alla automazione, confer-

mando la trasversalità dell’e-
vento, in grado di proporre la
completa panoramica della
produzione dell’intero settore.
Come da tradizione, 25.BI-MU,
la cui offerta si è concretizzata
nelle circa 4.000 macchine
esposte, per un valore com-
plessivo di 350 milioni di euro, è
stata teatro dell’azione di pro-
mozione del made by ltalians
settoriale, concertata da ICE
con UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE. L’iniziativa ha
visto l’organizzazione di un
ciclo di incontri tra gli esposito-
ri italiani e imprese utilizzatrici
di ogni parte del mondo. 
A affiancare la biennale della
macchina utensile, come di
consueto, SFORTEC, mostra
della subfornitura tecnica, di
componentistica e lavorazioni
strutturali, promossa da CIS-
COMITATO INTERASSOCIATI-
VO SUBFORNITURA, che ha
visto la partecipazione di 78
espositori. Numerosi sono stati,
poi, gli eventi collaterali orga-
nizzati con l’obiettivo di valoriz-
zare la presenza di tutti gli ope-
ratori convenuti a Milano.
Dalle rassegne specialistiche
quali, IL MONDO DELLA SAL-
DATURA, AMMTECH: IL
MONDO DELL’ASSEMBLAG-
GIO e IL MONDO DEGLI STAM-
PI, ai convegni di QUALITY
BRIDGE, volti all’analisi delle
tematiche di maggior interesse
per gli operatori del settore. Dal
documentario “BI-MU: MEZZO
SECOLO IN MOSTRA” che,
attraverso lo scorrere di imma-
gini dell’epoca, ha raccontato
la storia della rassegna e del-

l’industria di settore, a PIANETA
GIOVANI. L’ormai consueto
appuntamento, pensato per
favorire l’incontro tra i giovani e
l’industria dei sistemi per pro-
durre, ha visto la partecipazio-
ne di un migliaio di studenti
invitati dalla associazione dei
costruttori italiani di macchine
utensili, robot e automazione.
www.bimu-sfortec.com, il sito
della manifestazione fieristica,
propone informazioni e dettagli
relativi all’evento, materiale per
la stampa, oltre all’accesso
diretto ai cataloghi 25.BI-MU e
SFORTEO residenti sul portale
expopage, www.expopage.net.
Creato da Fiera Milano e dagli
organizzatori delle principali
mostre ospitate dal capoluogo
lombardo, il portale offre agli
operatori l’opportunità di entra-
re in una delle più ampie busi-
ness community attive oggi sul
web. 
Grande novità della prossima
edizione, in programma dal 3 al
7 ottobre 2008, sarà la concen-
trazione del periodo di svolgi-
mento. In risposta alle richieste
degli espositori, che intendono
sfruttare al meglio la propria
partecipazione alla mostra, a
partire da 26.BI-MU/SFORTEC,
la biennale della macchina
utensile avrà una nuova durata.
Concentrata in cinque giorni, la
manifestazione andrà a alli-
nearsi alle principali mostre di
settore, prima fra tutte la EMO
che, a partire dalla prossima
edizione (Hannover 2007), avrà
durata di sei giorni.

Il giorno 6 Ottobre è stato sigla-
to l’accordo tra: OMG Zanoletti 
e DMTG  (Dalian Machine Tool
Group) – Dalian – China per la
costituzione di una Joint
Venture tra le due Aziende con
sede in Dalian, (nella Provincia
dello Liao Ning, nord est della
Cina). La nuova società che
verrà denominata  Dalian Dali-
OMG Machine Tool Co. Ltd.
avrà lo scopo di costruire in
Cina Torni CNC a Banco incli-
nato di grandi dimensioni: da
diametri di 600 mm a 1100 mm
e lunghezze da 1 a 4 metri, di
elevato livello qualitativo e tec-
nologico al fine di poter realiz-
zare una produzione in grande
serie per competere con i mag-
giori costruttori mondiali.
La Joint Venture potrà godere
dei seguenti vantaggi:

PRODUZIONE TECNOLOGIA
- economie di scala dovute alla

sinergia con DMTG, il più
grande costruttore di mac-
chine utensili Cinese

- competenza ed esperienza di
OMG Zanoletti nelle macchi-
ne di alta precisione e robu-
stezza e nelle soluzioni tec-
nologicamente sofisticate.

- localizzazione in un paese a
basso costo lavoro 

COMMERCIALI:
- una capillare rete distributiva

DMTG in Cina forte di 23 uffi-
ci commerciali diretti e 500
venditori per DMTG più una
rete di distributori negli Stati
Uniti, America Latina, tutti gli
stati del continente asiatico,
Russia, Turchia;

- La Presenza di OMG
Zanoletti in Italia ed Europa;

- Localizzazione in un’area che
rappresenta uno dei principa-
li mercati mondiali per la
macchina  utensile e con forti
tassi di crescita di sviluppo;

- Fornitura di assistenza tecni-
ca su tutto il territorio cinese
ed asiatico tramite personale
della Joint Venture e della

rete di service DMTG per
garantire un maggiore servi-
zio anche a quei clienti euro-
pei che, aprendo nuove sedi
in paesi asiatici, avranno la
garanzia di un servizio post
vendita rapido ed efficiente.

Già nei primi due anni di attività
è prevista la produzione di un
elevato numero di macchine
complete per il mercato Cinese,
nonché di parti meccaniche e
sottogruppi di macchine per il
successivo assemblaggio nei
reparti dell’OMG Zanoletti e
destinate al mercato europeo.

Finitura industriale: 
mercato in ripresa (previsto nel 2006 un +5,8%)

FINITURA & OLTRE 2007:
LA CRESCITA ECONOMICA
INCREMENTA L’OTTIMISMO

in programma a Bergamo Fiera Nuova
dal 19 al 22 settembre

A Genova giovedì 16 novembre, presso
l'Istituto Italiano della Saldatura 

in Lungobisagno Istria, 15
importante appuntamento convegnistico

In avvio di convegno IIS e Provincia di Genova
sigleranno il “protocollo d’intesa” 

per i Corsi specifici 2007

Fujitsu e Hopling Technologies introducono
sul mercato Board Support Package
WiMAX basati su Linux

Grande successo di
pubblico per 25.BIMU/SFORTEC:
Oltre 96.000 visitatori per l’evento 
promosso da UCIMU-sistemi per Produrre

Nuova 
JOINT VENTURE

“La saldatura subacquea”


